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证券代码：688130                                                                                     证券简称：晶华微 

 

杭州晶华微电子股份有限公司 

投资者关系活动记录表   

                                               

投资者关系活

动类别 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访                □业绩说明会 

□新闻发布会            □路演活动 

√现场参观  

□其他 

参与单位名称 

维金资本、长城证券、华福证券、华金证券、钰航投资、

沣沃资本、燕园投资、国元证券、第一创业证券 

时间 2025 年 11 月 11 日 

地点 线下会议 

上市公司接待

人员姓名 
副总经理、董事会秘书：纪臻 

 

 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

一、介绍环节 

简单介绍公司发展历程和业务情况。 

二、问答环节 

Q1：请介绍一下公司 2025 年前三季度业绩情况。 

答：2025 年前三季度，虽受关税政策扰动，公司智能健康

衡器芯片、数字万用表芯片和智能家电控制芯片的市场需

求受到部分抑制，但公司迅速调整市场策略，全力以赴，

公司实现营业收入 12,316.97 万元，同比增长 27.32%。其

中，2025年第三季度公司实现营业收入 4,454.72万元，同比

增长 21.80%，较 2025 年第二季度环比增长 7.13%，本年度

单季度销售业绩持续改善。 

2025 年前三季度，公司主营业务中，医疗健康 SoC 芯片产

品收入占比为 33.97%，其中公司带 HCT 功能的血糖仪专用
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芯片已向国内知名头部客户完成批量交付，人体健康参数

测量（血糖血压血氧等）芯片销售收入同比增长 158.35%；

工业控制及仪表芯片产品收入占比为 41.84%，其中由于公

司大力推广新一代变送器单芯片解决方案和 4-20mA 电流环

DAC 芯片解决方案，公司工业控制芯片收入同比增长达

24.21%；智能感知 SoC 芯片产品收入占比为 23.67%，主要

系晶华智芯智能家电控制芯片的业务增量；电池管理芯片

产品因处于推广初期，尚未实现规模放量销售，收入占比

小。 

Q2：公司研发投入的情况？ 

答：公司持续深化高性能模拟及数模混合集成电路领域的

技术创新，围绕医疗健康、工业控制、智能家电及电池管

理四大核心领域，加速推进新产品研发与量产进程。2025

年前三季度，公司研发费用 6,617.21 万元，同比增长

31.84%，公司在研芯片项目数量较去年同期增长 20.59%，

流片次数提升 100.00%。 

Q3：如何看待芯片国产替代及公司产品国产替代的情况。  

答：近年来的外部环境变化，为芯片国产替代创造了重要

的发展机遇。不同的产品应用，国产替代进程并不一样。 

公司在工业控制芯片领域深耕 20 年，2008 年已成功攻克工

控HART调制解调器芯片的国产化替代设计，并实现规模出

货。2013年 成功研发基于环路供电的 16-bit高精度 4~20mA

电流 DAC 芯片 SD2421，可兼容替代亚德诺（ADI）的

AD421 系列芯片，并于 2021 年推出第二代 4~20mA 电流环

DAC芯片 SD24A421，精度、温漂等参数指标接近国外同类

竞品。近年来公司积极把握市场机遇，重点布局并推进医

疗健康芯片、工控仪表芯片、智能家居芯片和 BMS 芯片等

核心产品的技术突破和市场应用，并将结合自身技术积累

和产品优势，推出符合市场发展方向的创新产品。 
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Q4：公司毛利率的情况？  

答：公司主营业务毛利率为 50.99%，其中晶华微主营业务

毛利率 57.04%，晶华智芯主营业务毛利率 33.04%。 

Q5：是否会继续关注并购机会？  

答：本年度，公司将围绕“精管协同”原则，系统推进与晶华

智芯的整合管理。同时，公司将充分发挥上市公司平台作

用，在夯实内生业务发展的同时，以主营业务为中心，寻

求合适的外延发展机会，扩大公司规模，提高公司综合竞

争力。 

Q6：在 AI 人工智能、机器人等领域，公司是否有相关布

局？ 

答：公司产品下游应用领域众多，对新形势下带来的产业

发展机会，公司会积极关注并谨慎评估业务机会，并持续

加大研发创新。目前公司产品暂未应用到上述领域。 

附件清单 无 

日期 2025 年 11 月 12 日 

 


